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RE711001-LF

+ Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm

+ Einseitig 35 pm Cu

+ Ohne Bohrungen

« HeiRverzinnt (HAL-leadfree) mit Lotstopplack beschichtet
+ Bestiickungsdruck

+ Platine mit 57 Létibungen zur Einflihrung in die SMD Oberflachenmontage:

Typ Anzahl
PLCC 20, 68
QFP 84sq.
TSOP32 1x
SO014 1x
SOM16 1x
SOL20 1x
SOT23 3x
SOT143 1x
SOT89 2x
SO0T233 1x
DPAK 1x
Poti. 1x

Tantal Chip Kond. A 1x
Tantal Chip Kond. B 1x
Tantal Chip Kond. C 1x
Tantal Chip Kond. D 1x

1206 Chip Kond. 10x
0805 Chip Kond. 10 x
1210 Chip Kond. 6 X
1812 Chip Kond. 2x
2220 Chip Kond. 1x
2308 Melf 2X
1206 Mini Melf 6 X

+ Auch fiir Maschinenbestiickung geeignet (Pick & Place)
+ Grofe 100 x 140 mm
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